
(19) 한민 특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.
6

A41C 3/06

(11) 공개    특1999-0077839

(43) 공개    1999년10월25

(21) 출원 10-1999-0008353

(22) 출원 1999년03월12

(30) 주 110034/1998  1998년03월17   본(JP)  

48382/1999  1999년02월25   본(JP)  

(71) 출원 가 시 가 샤 시  락

본 사카 542-0075 추 쿠 니치매 난  4-27 칸 가 칸 시  4
층

(72) 루노 니

본 시 야 시나쿠 나 츠 쵸14-18-407

나가 겐

본 고  고 시 히가시나다쿠 고난다 1-16

(74) 원 희, 해천

심사청  : 없

(54) 접착 패드  그 제조

약

본   적고, 물  정하여  점착  정 간 할 수 , 복 사 할 수 는 
접착패드  그 제조  제공하 하여, 체에 점착하여 사 하는 접착패드 , 패드 본체가 실

 고무  고, 상  패드 본체  점착 에 실  겔 점착층  체  적층하 다. 

2

색 어

접착패드, 실 겔, 점착, 실  고무, 

 간단한 

1  본 에  접착 패드  실시 태  나 내는 사시 . 

2는 1  접착패드  단 . 

3  1  접착패드  제조공정  나 내는 공정 . 

*  주 에 한  

1: 접착패드2:본체

3:실  겔 점착층10:하

11:실  고무12:상

13:실 겔

 상 한 
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     적

         하는 술  그 야  종래 술

본  체  피에 착하여 사 하 한 접착패드  그 제조 에 한 것 다. 

종래  런  접착 패드 는,  들  스트 탑 커 가 공  어 , 것  컵 태  
본체  내측 가 에 점착  착하는 것  적 다(  들 , 본  실 공개 63-
143508  공보등). 

그러나, 상  종래  접착 패드는 점착 에 보  창고  점착  사 하고  문에, 
 생  쉽고, 한  사 하고 나  어낸 에는 상  점착  접착  약 거나 또는 거  없

어져, 다시 할수없게 어 경제적  하 다.

         루고 하는 술적 과제

본 , 상  문제  해결하 하여,  거  없고, 물  씻어  점착  정 간 할수
어 복사 할 수 는 접착 패드  그 제조  제공하는 것 다. 

       

상  과제  해결하 하여, 본 에  접착 패드는, 체에 접착하여 사 하는 접착 패드 , 패
드 본체가 실  고무  , 상  패드본체  접착 에 실  겔 점착층  체  적층한 것  
특징  한다. 

또한, 본 에  점착 패드  제조 , 않  실  고무  정 태  가열하여 
시  , 상  실 고무  접착 에 않  실  겔  층 태  하여, 상  실  

겔  상  실  고무  함께 하여 경 시 는 것  특징  한다. 

본 에  접착 패드   실시 태에 하여, 하에  참조하  한다. 

1 , 본 에  접착 패드   실시 태  나 내는 사시 , 2는 그 단 다. 시한 
에  접착패드는, 스트 탑(bust top)에 는 컵 태  시하고 다. 

접착패드(1)는, 실 고무  는 컵 태  본체(2)  측에, 실  겔 점착층(3)  체  
적층하고 다. 런 접착 패드(1)는, 착시에 착한 가 나는 것에  감  없애 하여, 본
체(2)  께  0.2∼0.6mm,  실  겔  점착층(3)  께  1.5∼2.5mm  하는  것  람 하다. 
본체(2)는, 스트탑커  사  경 , 스트탑  가  정   하 , 경  35∼65mm  하
는 것  람 하고, 45∼55mm  하는 것  보다 람 하다. 

실 고무  패드본체(2)  실 겔 점착층(3)  실 겔 점착층(3)  점착 만  적층한 것 , 실
 겔 점착층(3)   쉬워 복사 에 적당하 않다. 

그 문에 하에 하는  제조함 , 실 겔 점착층(3)  하게 않아, 실
적  접착패드  제공할 수 다. 그 고, 하  실시 태에 는, 상  스트탑커  접착패드  제조

에 하여 3  참조하여 한다. 

, 컵 태   갖는 하 (下金型)(10)  상  에, 않  실 고무(11)  
정량 공 한다( 3  (a)). 실 고무 는, 특 히 제한하 않 나, 공  각종 고   실 고
무  사 할 수 다. 런 실  고무 는,  들 , 래 다 닝 실  주식 사제조  상

 SE1187  시판 고 는 것  사 할 수 다. 런 실 고무는, 경 에는 점착  띠 않는 것
다. 그 고, 에 는, 컵 태   하 나,  무  패드, 팔 치  패드

등, 접착 패드  에 라, 각종 태   할 수 다. 

어, 하 (10)에 공  미  실  고무(11) 상에 , 상 (12)  눌러 가압하고, 가열하여 실
 고무(11)  정  컵 태  하여 ( 차 경 )한다( 3  (b)). 실  고무(11)  가열
  가열시간  실 고무  종 에 라 상 하 만, 적 는, 160∼180℃에  약10∼20

다. 실 고무(11)는,  상태에  정한 태  가 므 , 상 한  같 , 얇  시트
태  했   파 등  할 수 다. 그 고, 상 (上金型)(12)과 하 (10) , 양  

맞물  에, 양 사 에 정  틈  , 양  철  곡 경  정 다. 

 상태에 , 상 (12)  상승시 , 컵 태  한 실  고무(11)상에, 미  실 겔(13)  
스펜 등  정량 공 한다( 3  (c)). 실 겔(13) , 경  침 (針入度)가 40∼100, 

람 하게는 50∼60(JISK2220 시험  측정값) , 정  점착  비하는 실  겔 료라  특 히 
제한  않 나, 공  실  경  또는 가열경  실  겔  사 할 수 다. 런 실  
겔 는,  들  래 다 닝 실  주식 사 제조  상  SE1886A/B, 신월 학공(信越化學工
業) 주식 사 제조  K-104Gel 또는 KE1052(A-B), 시  실  주식 사 제조  YE5818등  시판  
사 할 수 다. 그 고, 실  고무(11)  상 (12)   쉽  상 (12)에 미  
제  포해 다. 

그 고, 상 (12)  곡 경   제2 상 (12′)  하강시  미  실  겔(13)  
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 실  고무(11)상에 압착하여 실 겔(13)  층  가압 하여, 다시 가열하고, 실
 고무(11)가 가  적당한 상태  경  2차 경 시  실 고무  패드 본체  함과 동

시에, 실  겔(13)  정  침  점착  가  실  겔 점착층  한다( 3  (d)). 2차 
경  조건 , 실  고무  실  겔  종 에 라 상 하나, 적 는, 150∼170℃에  약20
∼30 다. 그 , 하 (10)  하여 접착패드  얻는다. 

게 얻어  접착 패드는, 실  고무  패드본체  실  겔 점착층 , 양  경계  식할 수 
없  정  체  적층 어, 물 정  50  복하여 , 점착  정 간 한다는 실험결과  
얻었다. 또한, 실 , 적 , 살갗에 드럽고, 등   생  문에, 피 에 는 
접착 패드 는 최적 다. 

그 고, 상  제조 에 , 실  고무  과 실  겔  에 어 , 하나  하 (10)
 공 할수  문에, 제조 단가  낮출수 , 또 제조공정수  삭감에  제조시간  단축  
할 수 다. 

     과

상  에  알 수 는  같 , 본 에  접착 패드에 하 , 살갗에 드럽고,  물  
씻어 복 사 할 수 다. 또한, 본 에  접착 패드  제조 에 해, 실  고무층과 실

 겔층  체적  적층  접착 패드  저단가  제조할 수 다. 

(57) 청  

청 항 1 

체에 점착하여 사 하는 접착 패드 , 패드본체가 실  고무  고, 상  패드본체  접착
에 실 겔 점착층  체적  적층한 것  특징  하는 접착패드.

청 항 2 

제1항에 어 , 

상  패드본체가 스트탑 커  한 컵 상 , 상  실 겔 점착층  상  컵  측에 제
공 어 는 것  특징  하는 접착패드.

청 항 3 

미  실  고무  정 태  하고 가열하여  시  다 , 상  실  고무  접착 에 
미  실  겔  층  하고, 상  실 겔  상  실  고무  함께 하여 경 시 는 
것  특징  하는 접착패드  제조 .

    1
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